Title (en)
Process and apparatus for deposition of a coating by spraying a liquid

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zur Abscheidung einer Beschichtung auf einem Substrat durch Verspriihen einer Flussigkeit

Title (fr)
Procédé et appareil de dép6t d'un revétement par pulvérisation d'un liquide

Publication
EP 1130128 A1 20010905 (DE)

Application
EP 01100956 A 20010117

Priority
DE 10009598 A 20000229

Abstract (en)
Depositing a ceramic coating (10) on a substrate (11) comprises spraying a first coating solution (12) and a further coating solution (13) so the
solutions chemically react with each other when they meet; and forming the reaction product as a coating on the substrate or converting into the
coating in a further process step. An Independent claim is also included for a device for depositing a coating on a substrate comprising a sprayer
(20) having devices arranged so that the coating solutions meet directly before or during spraying. Preferred Features: A precursor material (14) is
used as the reaction product which is deposited on the substrate after spraying and converted into the coating.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Abscheidung einer insbesondere keramischen Beschichtung (10) auf einem Substrat (11)
durch Versprihen einer Flussigkeit vorgeschlagen. Dazu wird zunachst eine erste Beschichtungslésung (12) und mindestens eine weitere
Beschichtungslésung (13) verspriiht, die bei ihrem Zusammentreffen chemisch miteinander reagieren. Das dabei entstehende Reaktionsprodukt
bildet auf dem Substrat (11) die Beschichtung (10) oder wird in einem nachfolgenden weiteren Verfahrensschritt in die Beschichtung (10) Gberfuhrt.
Die vorgeschlagene Vorrichtung weist eine Spriheinrichtung (20) mit Mitteln derart auf, dass das Zusammenfihren der ersten Beschichtungslésung
(12) und der weiteren Beschichtungsldsung (13) und deren Reaktion zu dem Reaktionsprodukt unmittelbar vor oder wahrend des Verspriihens
der Flussigkeit in der Spriheinrichtung (20) erfolgt. Alternativ weist die vorgeschlagene Vorrichtung eine erste Spriiheinrichtung (20) und eine
mindestens eine weitere Spriheinrichtung (21) auf, so dass das Zusammenfiihren der Beschichtungslésungen (12, 13) und die Reaktion zu dem
Reaktionsprodukt erst nach dem Aufspriihen erfolgt. <IMAGE>
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